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SELLING POINTS

e Support des processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) pour socket LGA 1851

e Support de la mémoire DDR5, Dual Channel DDR5 6400 MT/s (MAX)

Technologie Core Boost : circuit imprimé de premiere qualité et alimentation numérique optimale pour supporter plus de

coeurs processeurs et assurer de meilleure performances

e Memory Boost : technologie avancée qui délivre des signaux de données purs afin d'offrir de meilleures performances et une
plus grande stabilité et compatibilité

e Frozr Guard : dissipateur plus large et pads thermiques 7 W/mk pour MOSFET pour de grandes performances systéme et une

expérience gaming fluide

Fonctionnalités EZ DIY : EZ M.2 Clip Il et EZ PCle Clip Il

Expérience gaming ultrarapide : slots PCle 5.0 et Lightning Gen4 x4 M.2

Connexion fluide : norme 2,5G LAN pour une utilisation professionnelle et multimédia, qui assurent une connexion et des

transferts de données sécurisés, stables et ultrarapides

Audio Boost : une expérience immersive grace a un son de qualité digne d'un studio professionnel
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SPECIFICATION

Chipset Platform INTEL
Chipset Marketing Name H810
cPU CPU Support Supports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2)
Socket LGA 1851
P Memory Qty 2
Mémoire Memory Type DDR5 UDIMM
HDMI™ 1
DVI N/A
Onboard Graphics D-Sub N/A
. *Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may var)
Onboard Graphics note depending on{‘he (l_‘)PU installed. ’ ’ P P P yver
PCI-E x16 slot (Qty) 1
PCI-E x1 slot (Qty) 2
PCl slot (Qty) N/A
PCI_E1 Gen PCle 5.0
PCI_E1 bandwidth x16
PCI_E2 Gen PCle 4.0
PCI_E2 bandwidth x1
PCI_E3 Gen PCle 4.0
Slot PCI_E3 bandwidth x1
PCI_E4 Gen N/A
PCI_E4 bandwidth N/A
PCI_E5 Gen N/A
PCI_E5 bandwidth N/A
PCI_E6 Gen N/A
PCI_E6 bandwidth N/A
PCI_E7 Gen N/A
PCI_E7 bandwidth N/A
U.2 (Qty) N/A
M.2 (Qty) 1
M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5) PCle 4.0 x4
M.2_1 (SATA mode) N/A
M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5) N/A
M.2_2 (SATA mode) N/A
M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5) N/A
M.2_3 (SATA mode) N/A
Stockage M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5) N/A
M.2_4 (SATA mode) N/A
M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5) N/A
M.2_5 (SATA mode) N/A
M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5) N/A
M.2_6 (SATA mode) N/A
M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5) N/A
M.2_7 (SATA mode) N/A
SATA 6G (Qty) 4
. Supports NVIDIA® SLI™ Technology N/A
Multi-GPU AMD MULTI-GPU Support N/A
LAN LAN Chip Realtek® 8125 2.5Gbps LAN
| 7 3 4 5
- = 4 . x - —_ "
fi) @ : é
Q@ . :
'y ” ®
T +
BACK PANEL PORTS 1/0 Description 3
I\.I
L] 7
1. DisplayPort
2.USB 2.0
3. USB 5Gbps Type-A
4.2.5G LAN
5. Audio Connectors
6. HDMI™
7.USB 2.0
PCB Info PCB Form Factor mATX

“2025-12-08 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the

United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or
their products.”



https://fr.msi.com/mb/PRO-H810M-B

